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Prifungsantrag gemaR § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Loétpads variabler Dicke in optoelektronischem Halbleiterchip, auf einem Anschlusstrager
fiir die Montage eines Halbleiterchips, Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauteils und

optoelektronisches Bauteil mit diesen L6tpads
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